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1. Miejsce pracy 
 
Wydział Inżynierii Produkcji 
Instytut Technologii Wytwarzania 
Zakład Inżynierii Produkcji 
  

2. Dyscyplina naukowa 
 
Mechanika 
 

3. Specjalność 
 
Budowa maszyn 
 

4.  Zainteresowania naukowe (15 zdań) 
 
Projektowanie i konstruowanie urządzeń technologicznych. Technologia PVD 
 

5. Najważniejsze osiągnięcia 
 
 5.1. Najważniejsze publikacje mających określony współczynnik wpływu Impact 

factor i znajdujących się bazie Web of Scienses (max 10 pozycji) 
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